SIEMENS

GaAs-IR-Lumineszenzdiode SFH 409
GaAs Infrared Emitter
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Approx. weight 0.3 g §
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Maf3e in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale Features
e GaAs-IR-Lumineszenzdiode, hergestellt im e GaAs infrared emitting diode, fabricated in a
Schmelzepitaxieverfahren liquid phase epitaxy process
e Hohe Zuverlassigkeit e High reliability
e Hohe Impulsbelastbarkeit e High pulse handling capability
e Gruppiert lieferbar e Available in groups
e Gehausegleich mit SFH 309, SFH 487 e Same package as SFH 309, SFH 487
Anwendungen Applications
e Lichtschranken fiir Gleich- und e Photointerrupters
Wechsellichtbetrieb ¢ IR remote control of various equipment
¢ IR Fernsteuerungen
Typ Bestellnummer Gehéause
Type Ordering Code Package
SFH 409 Q62702-P860 3-mm-LED-Gehause (T 1), grau eingefarbt, An-
SEH 409-19 062702-P1001 schliisse im 2.54-mm-Raster (Y/15"),

Kathodenkennzeichnung: kirzerer Anschluf

3 mm LED package (T 1), grey-colored epoxy resin,
solder tabs lead spacing 2.54 mm (1/10”),

cathode marking: short lead

SFH 409-2 Q62702-P1002

D Nur auf Anfrage lieferbar.
D Available only on request.
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SIEMENS

SFH 409

Grenzwerte (T, =25 °C)
Maximum Ratings

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Description Symbol Value Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Tops Tetg -55...+100 |°C
Operating and storage temperature range

Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Junction temperature

Sperrspannung Vi 5 Vv
Reverse voltage

Durchlaf3strom = 100 mA
Forward current

StoRstrom, <10 pus, D=0 lesm 3 A
Surge current

Verlustleistung Piot 165 mwW
Power dissipation

Warmewiderstand Riia 450 K/W
Thermal resistance

Kennwerte (T, =25°C)

Characteristics

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Description Symbol Value Unit
Wellenlange der Strahlung Apeak 950 nm
Wavelength at peak emission

I =100 mA, t,=20 ms

Spektrale Bandbreite bei 50 % von |, AN 55 nm
Spectral bandwidth at 50 % of | .,

l-=100 mA, t,=20 ms

Abstrahlwinkel ¢ + 20 Grad
Half angle deg.
Aktive Chipflache A 0.09 mm?
Active chip area

Abmessungen der aktive Chipflache LxB 0.3x0.3 mm
Dimension of the active chip area LxW

Abstand Chipoberflache bis Linsenscheitel H 2.6 mm
Distance chip surface to lens top

Kapazitat, Vo =0V C, 25 pF
Capacitance
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SIEMENS SFH 409

Kennwerte (T, =25 °C)
Characteristics

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Description Symbol Value Unit

Schaltzeiten, I, von 10 % auf 90 % und von t, t 1 VES
90 % auf 10 %, bei |- =100 mA, R =50 Q
Switching times, I, from 10 % to 90 % and
from 90 % to 10 %, |- = 100 mA, R =50 Q

Durchla3spannung
Forward voltage

|- =100 mA, t,=20 ms Ve 1.30(£1.5) \Y;
lr=1A,t,=100 ps Ve 1.9 (£2.5) Y
Sperrstrom I 0.01(=1) HA
Reverse current
Ve=5V

Gesamtstrahlungsfluf o, 15 mwW
Total radiant flux

I =100 mA, t,=20 ms
Temperaturkoeffizient von |, bzw. ®,, TC —-0.55 %/K
- =100 mA

Temperature coefficient of I, or @,
- =100 mA

Temperaturkoeffizient von Vg, |- = 100 mA TC, -15 mV/K
Temperature coefficient of Vg, | = 100 mA

Temperaturkoeffizient von Ayea, Ir = 100 mA | TG, +0.3 nm/K
Temperature coefficient of Ajea, I =100 mA

Gruppierung der Strahlstarke |, in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0.01 sr
Grouping of radiant intensity |, in axial direction
at a solid angle of Q = 0.01 sr

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Description Values Unit

SFH 409 | SFH 409-1Y | SFH 409-2

Strahlstarke

Radiant intensity

|- =100 mA, t,=20 ms l >6.3 6.3...125 |[>10 mW/sr
le=1A,t,=100 ps le typ. - 75 120 mW/sr

D' Nur auf Anfrage lieferbar.
1) Available only on request.
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SIEMENS

SFH 409
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Max. permissible forward current
IE=f(Tp)
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KomnaHus ((3J'IeKTpO|_|J'|aCT» npeanaraeT 3akKn4vyeHmne onrocpoYHbIX OTHOLLIEHUN npu
NOoCTaBKaxX MMMNOPTHbIX 3NTEKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB Ha B3aMMOBbLIFO4HbIX yCJ'IOBI/lFlX!

Hawwn npeumyuiectsa:

e OnepaTuBHbIE NOCTABKM LUMPOKOrO CMeKTpa 3NeKTPOHHbIX KOMMNOHEHTOB OTEYECTBEHHOIO U
MMMOPTHOrO NPON3BOACTBA HANPAMYO OT MPOM3BOAMTENEN U C KPYNMHENLLNX MUPOBbLIX
CKNaaos.;

MocTaBka 6onee 17-TM MUNIIMOHOB HAMMEHOBAHWUIN 3NEKTPOHHbLIX KOMMNOHEHTOB;

MocTaBka CNoXHbIX, AeULNTHBIX, MMOO CHATLIX C MPOM3BOACTBA NO3ULIUIA;

OnepaTtunBHbIE CPOKM NOCTABKM Nof 3aka3 (0T 5 pabounx gHewn);

OKcnpecc goctaska B Nnobyto Touky Poccuu;

TexHnyeckas nogaepkka npoekTa, NomMoLLlb B nogdope aHanoros, NocTaBka NPOTOTUMOB;

Cuctema MeHeXMeHTa KavyecTBa cepTuduumnposaHa no MexayHapogHomy ctaHgapTty 1ISO

9001;

o JlnueHausa ®CH Ha ocyulecTBneHne paboT ¢ NCNONb30BaHWEM CBEOEHUIN, COCTABAOLLINX
rocygapCTBEHHYIO TalHy;

o [locTaBka cneumnanmampoBaHHbIX KOMNoHeHToB (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil,
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq,
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics v gp.);

MoMMMO 3TOro, O4HMM M3 HanpaBnNeHU koMnaHum «AnekTpollnacT» ABNseTca HanpaBneHne

«UcTouHmkn nutaHua». Mel npeanaraem Bam nomoub KoHCTpyKTOpCKOro otaena:

e [logGop onTuManeHOro peleHus, TexHn4eckoe 060CHOBaHME Npu BbIOOpPE KOMMOHEHTA;
Monbop aHanoros.;
KoHcynbTaumm no NpUMEHEHMIO KOMMOHEHTA;
MocTaBka 06pa3yoB M NPOTOTUMNOB;
TexHn4veckasn noaaepka npoekTa;
3awmTa OT CHATMSA KOMMOHEHTA C NPON3BOACTBA.

Kak c Hamu cBfizaTbCcA

TenedoH: 8 (812) 309 58 32 (MHOrokaHanbHbIN)
Pakc: 8 (812) 320-02-42

OnekTpoHHas nouTta: org@eplastl.ru

Aapec: 198099, r. Cankt-INeTepbypr, yn. KannHuHa,
Oom 2, kopnyc 4, nutepa A.
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